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摘要：在传统的陶瓷金属化工艺中，高温熔化方法会在金属和陶瓷结合处产生孔

隙、杂质、氧化物等缺陷，导致界面结合强度降低。为此，本文根据国内外对冷

喷涂陶瓷金属化研究现状的分析，通过冷喷涂技术实现了陶瓷金属化工艺，在氧

化铝陶瓷表面制备了纯铝涂层和纯铜涂层，通过实验表征和有限元分析，研究纯

铝和纯铜金属颗粒在陶瓷基体表面的沉积行为和组织结构，探讨纯铝涂层在氧化

铝陶瓷表面的结合机理；分析纯铜在氧化铝表面的两种不同的沉积状态。针对陶

瓷金属化结合机理的问题提出相关模型，为冷喷涂陶瓷金属陶瓷复合涂层提供理

论指导。 
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